NORME CEl
INTERNATIONALE IEC

INTERNATIONAL 191-2T
STAN DAR D Premiére édition

First edition
1996-12

Dix-huitiéme complément a la Rublication 191-2 (1966)

Normalisation mécanique des dispositifs
a semiconducteurs

Partie 2:
Dimensions

Eighteenth.supplement to Publication 191-2((1966)

Mechanical standardization of semiconductor
devices

Part 2:
Dimensions

Les feuilles de ce complément sont a insérer|dans la
Publication 191-2

Th p o be
inserted in Publication 191-2

CODE PRIX

PRICE CODE B

Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue


https://iecnorm.com/api/?name=64b7941d45726a341d230714f9419f40

NORME CEl
INTERNATIONALE IEC

INTERNATIONAL 191-2

STANDARD o012

Modifiée selon les Compléments:

Amended in accordance with Supplement:

A (1967), B (1969), C (1970), D (1971), E (1974),
E (1976) G (1978) H (1978) 1(1980), K (1981),

L (1982), M (1983), N (1987), P1988), Q (1990)
R (1995), S (1995) pt/and T(1996)

Dix-huitieme complément a la Publication 191-2 (1966)

Normalisation mécanique des dispositifs
a semiconducteurs

Partie 2:
Dimensions

Eighteenthisupplement to Publication 191-2((1966)

Mechanical standardization of semiconductor
devices

Part 2:
Dimensions

— Y " & 4 H " : "
H-CEH1996Droitsde lcpluu'uulun reservés— Cupyllgiu —ait Ilg;lla reserved

Aucune partie de cette publication ne peut étre reproduite ni No part of this publication may be reproduced or utilized
utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, in any form or by any means, electronic or mechanical,
électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les including photocopying and microfilm, without permission
microfilms, sans I'accord écrit de I'éditeur. in writing from the publisher

Bureau central de la Commission Electrotechnique Internationale 3, rue de Varembé Genéve Suisse

Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
MemnyHaponHaﬂ SﬂeKTDOTeXHM‘leCHaFl Homuccua



https://iecnorm.com/api/?name=64b7941d45726a341d230714f9419f40

191-2T © CEI/IEC:1996

INSTRUCTIONS POUR L'INSERTION DES
NOUVELLES PAGES DANS LA CEI 191-2

Remplacer la page de titre existante par la
nouvelle page de titre.

Retirer la page 191 IEC 1 existante et la
remplacer par la nouvelle page 191 IEC 1.

Chapitre I:

INSTRUCTIONS FOR THE INSERTION
OF NEW PAGES IN IEC 191-2

Replace the existing title page with the
new title page.

Remove the existing page 191 IEC 1 and
insert in its place the new page 191 IEC 1.

Chapter I:

Ajouter|les nouvelles feuilles suivantes:

191 IEC 1-083B-a
191 IEC 1-083B-b
191 IEC 1-084F-a
191 IEC |-084F-b

Add the following new sheets:

191 IEC 1-083B-a
191 IEC 1-083B-b
191 IEC 1-084F-a
191 IEC 1-084F-b
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sur le flanc (sorties périphériques) avec
une distance de 0,100 inches entre broches

Flange mounted header family (peripheral
terminals) 0,100 inch lead spacing
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Toutes les dimensions sont données en millimetres

All dimensions in millimetres

Type AA Type AB Type AC Type AD

Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max.
A 4,83 5.33 4,83 5,33 4,83 5,33 4,83 5,33
Al (\‘QC\ 114 n7r-:/| n7Q0 nf‘\/l ﬁ‘QC\ ﬁ‘QC\ 114

A, 3,05* 2,79* 2,79* 3,05*
Ob 0,64 0,89 0,89 1,14 0,64 0,89 0,89 1,14
D 16,38 16,89 16,38 16,89 16,38 16,89 16,38 16,89
D, 10,41 10,92 10,41 10,92 10,41 10,92 10,41 10,92
D, - 0,97 - 0,51 - 0,97 - 0,97

e 2,54~ 2,54* 2,54* 2,54*
E 10,41 10,67 10,41 10,92 10,41 10,67 10,41 10,67
L 12,70 19,05 12,70 14,73 12,70 19,05 12,70 19,05
Ly 13,39 13,64 13,21 13,72 13,39 13,64 13,39 13,64
apP 3,56 3,81 3,56 3,81 3,56 3,81 3,56 3,81

*

Position| exacte

Famille de bottiers a radiateur monté

sur le flanc (sorties périphériques) avec
une distance de 0,100 inches entre broches

Flange mounted header family (peripheral
terminals) 0,100 inch lead spacing
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Diodes hyperfréquences
a sorties a poutres

Microwave beam lead diode
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IEC 1080/9p
Type 1 Type 2
Référence
Reference Min. Max. Min. Max. Notes
mm mm mm mm

A — 0,05 - 0,05

B 0,08 0,14 0,08 0,14 2

C 0,003 — 0,003 -

E 0,25 0,32 0,165 0,30

G 0,25 0,32 0,21 0,30

H 0,78 0,84 0,65 0,72

L 022 032 017 025
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